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Изискване към проекта
Да се състави таблица на MS EXCEL съдържаща следната информация:
Вход /въвеждане от клавиатурата/
Списък на внасяни през последното тримесечие стоки помесеци с име на стоката, цена, платени мита и платени акцизи.
Обработване с вградени функции
Обща сума на цени, мита и акцизи по месеци и същите суми по стоки за цялото тримесечие.
Обработване с макроси 
Да се изведат в 3 отделни талбици стоките, чията цена, съответно мита, акцизи са над средното за тримесечието. Формулировката на задачата опсание на методите, функциите и макросите, използване за решаването й да се изготви с помоща на MS WORD и да се приложи към документите на курсовата работа.

„Технологиите в новите процесори” 
Преди няколко години AMD повлече крак с вкарването в употреба на процеса SOI при производството на своите процесори. Сега е ред на Intel, която използва редица новаторски методи за своите 45-нанометрови процесори. След като преди време разгледахме какво представляват методите Low-K, High-K, напрегнатият силиций и SOI, както и ефектите от използването им, дойде време да обърнем внимание и на модерните вече metal gate, многократно ецване и новите материали от типа на хафния.
 С еволюцията на процесорните поколения се стига до момент, в който се налага или тотален преход към нов литографски процес, или комбиниране на множество високотехнологични и скъпи производствени стъпки, с които той се замества. Новата философия на Intel, носеща името “Тик-так” повелява редуване на разработката на следващото поколение архитектура с прехода към технологично по-съвършен производствен процес за използваната в момента. Несъмнено това поставя сериозни предизвикателства пред компанията, а като добавим и Закона на Мур в уравнението, може да се каже, че Intel вдига доста високо летвата пред своите конкуренти.
В близкото бъдеще Intel ще започне предлагането на 45-нанометрови версии на сегашната си архитектура, за чието производство ще използва комбинация от вече изпитаните процеси High-K и SOI и няколко нови – metal gate, многократно ецване на подложката и слой от хафний. Какво представлява всеки от тях и каква полза ще има конкретно от него в производството?
Metal gate – новото е добре забравено старо
Типът транзистори, които в момента се използват като основна единица във всеки един процесор, са MOSFET (metal–oxide–semiconductor field-effect transistor). Макар в името си да имат думата “метал”, те съвсем не се нуждаят от него за работата си. Въпреки че в класическия транзистор се използва метал за изработката на гейта му, от няколко десетилетия насам компаниите, произвеждащи процесори, го заместват в транзисторите си с материал, наречен поликристален силиций, или накратко – полисилиций. Причината за това е комплексна – използването на метал в процесорите е нежелателно, тъй като някои от производствените стъпки след добавянето му включват нагряване до над 1000оС, което би го разтопило. Дори и това да се избегне, металът влиза в химически контакт със силициевата подложка, което предизвиква постепенното й замърсяване.
Полисилицият представлява свръхчист силиций в кристална форма, обработен така, че да е свръхнаситен с електрони и дупки в своята кристална решетка. Тъй като те са лесно подвижни, полисилицият представлява сравнително добър заместител на метала, ето защо се употребява при изработката на гейта в MOSFET транзисторите. До момента заместването на метал с полисилиций не представляваше проблем, но преходът към 45-нанометров процес изисква прекратяването на тази техника.

Причините за това са няколко; ще посоча по-важните от тях. Макар полисилицият да притежава много ниско ниво на електросъпротивление в сравнение с чистия метал той все пак притежава някакво. В допълнение към това, преходът към по-малък производствен процес допълнително изтънява вече миниатюрните слоеве от полисилиций, с което се увеличава неговото съпротивление в сравнение с метален аналог. Ето защо се налага завръщането към чисто металния гейт в транзисторите, който ще има чувствително по-ниско електросъпротивление при същите размери.
Естествено, Intel пази в тайна както конкретния метал, който ще използва, така и начина, по който той ще бъде изолиран от силициевата си подложка.
Таблица
	Януару

	Стока
	Цена
	Платени мита
	Платени акцизи

	CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ
	      47.00 лв 
	         3.76 лв 
	          21.15 лв 

	CELERON-D 315/2.26G/533/256K
	      39.00 лв 
	         3.12 лв 
	          17.55 лв 

	CELERON-D 336/2.8/LGA775
	      47.00 лв 
	         3.76 лв 
	          21.15 лв 

	CELERON-D 356/3.3/512/LGA775
	      57.00 лв 
	         4.56 лв 
	          25.65 лв 

	CELERON 420/1.6G/800/512/BOX
	      51.00 лв 
	         4.08 лв 
	          22.95 лв 

	CELERON 430/1.8G/800/512/BOX
	      66.00 лв 
	         5.28 лв 
	          29.70 лв 

	CELERON 440/2.0G/800/512/BOX
	      86.00 лв 
	         6.88 лв 
	          38.70 лв 

	P4 631 /3.0G/2M/LGA775
	      84.00 лв 
	         6.72 лв 
	          37.80 лв 

	P-D 915 /DUAL 2.8G/LGA775
	      98.00 лв 
	         7.84 лв 
	          44.10 лв 

	P-D 925 /DUAL 3.0G/LGA775
	      77.00 лв 
	         6.16 лв 
	          34.65 лв 

	C2 DUO E2140 /1.6G/1M/BOX
	      98.00 лв 
	         7.84 лв 
	          44.10 лв 

	C2 DUO E2160 /1.8G/1M/BOX
	    111.00 лв 
	         8.88 лв 
	          49.95 лв 

	
	    861.00 лв 
	       68.88 лв 
	         387.45 лв 

	
	
	
	

	Февруари

	Стока
	Цена
	Платени мита
	Платени акцизи

	CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ
	      46.00 лв 
	         3.68 лв 
	          20.70 лв 

	CELERON-D 315/2.26G/533/256K
	      38.00 лв 
	         3.04 лв 
	          17.10 лв 

	CELERON-D 336/2.8/LGA775
	      45.00 лв 
	         3.60 лв 
	          20.25 лв 

	CELERON-D 356/3.3/512/LGA775
	      55.00 лв 
	         4.40 лв 
	          24.75 лв 

	CELERON 420/1.6G/800/512/BOX
	      50.00 лв 
	         4.00 лв 
	          22.50 лв 

	CELERON 430/1.8G/800/512/BOX
	      64.00 лв 
	         5.12 лв 
	          28.80 лв 

	CELERON 440/2.0G/800/512/BOX
	      82.00 лв 
	         6.56 лв 
	          36.90 лв 

	P4 631 /3.0G/2M/LGA775
	      82.00 лв 
	         6.56 лв 
	          36.90 лв 

	P-D 915 /DUAL 2.8G/LGA775
	      95.00 лв 
	         7.60 лв 
	          42.75 лв 

	P-D 925 /DUAL 3.0G/LGA775
	      76.00 лв 
	         6.08 лв 
	          34.20 лв 

	C2 DUO E2140 /1.6G/1M/BOX
	      97.00 лв 
	         7.76 лв 
	          43.65 лв 

	C2 DUO E2160 /1.8G/1M/BOX
	    106.00 лв 
	         8.48 лв 
	          47.70 лв 

	
	    836.00 лв 
	       66.88 лв 
	         376.20 лв 

	
	
	
	

	Март

	Стока
	Цена
	Платени мита
	Платени акцизи

	CELERON 1000 FC(370)/FSB100MHZ
	      42.00 лв 
	         3.36 лв 
	          18.90 лв 

	CELERON-D 315/2.26G/533/256K
	      52.00 лв 
	         4.16 лв 
	          23.40 лв 

	CELERON-D 336/2.8/LGA775
	      93.00 лв 
	         7.44 лв 
	          41.85 лв 

	CELERON-D 356/3.3/512/LGA775
	      27.00 лв 
	         2.16 лв 
	          12.15 лв 

	CELERON 420/1.6G/800/512/BOX
	      46.00 лв 
	         3.68 лв 
	          20.70 лв 

	CELERON 430/1.8G/800/512/BOX
	      30.00 лв 
	         2.40 лв 
	          13.50 лв 

	CELERON 440/2.0G/800/512/BOX
	      88.00 лв 
	         7.04 лв 
	          39.60 лв 

	P4 631 /3.0G/2M/LGA775
	      92.00 лв 
	         7.36 лв 
	          41.40 лв 

	P-D 915 /DUAL 2.8G/LGA775
	      91.00 лв 
	         7.28 лв 
	          40.95 лв 

	P-D 925 /DUAL 3.0G/LGA775
	      73.00 лв 
	         5.84 лв 
	          32.85 лв 

	C2 DUO E2140 /1.6G/1M/BOX
	      94.00 лв 
	         7.52 лв 
	          42.30 лв 

	C2 DUO E2160 /1.8G/1M/BOX
	    113.00 лв 
	         9.04 лв 
	          50.85 лв 

	
	    841.00 лв 
	       67.28 лв 
	         378.45 лв 

	
	
	
	

	За цялото тримесечие
	Цена
	Платени мита
	Платени акцизи

	
	 2,538.00 лв 
	     203.04 лв 
	      1,142.10 лв 
















